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摘要(译)

本公开提供了换能器支撑件，超声探头和超声成像设备。超声换能器支
撑件包括第一层和第二区域，第一层具有布置有传热材料的第一区域，
第二区域布置有吸声材料，第一区域和第二区域交替布置;第二层具有位
于第一区域下方的第三区域，其中布置有吸声材料，第四区域位于第二
区域下方，其中布置有传热材料。
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